
SEMICON Japan 2019 参加報告書 

 

群馬大学大学院 理工学府 

電子情報・数理プログラム 

小林研究室 研究生 杜浩洋 

名 称：SEMICON Japan 2019 https://www.semiconjapan.org/jp/ 

会 期：2019 年 12 月 11 日(水)–13 日(金)  3 日間共通 10:00–17:00 

会 場：東京ビッグサイト 西展示棟 

 

  

https://www.semiconjapan.org/jp/


参加イベント概要 

SEMICON Japan は、半導体の前工程～後工程までの全工程から、 自動車や IoT 機器など

の SMART アプリケーションまでをカバーする、 エレクトロニクス製造サプライチェー

ンの国際展示会です。700 社が最先端の製造技術を展示し、2 万 5000 人の参加者が、日本

そして世界から集まります。次の時代に向けた大きな一歩を踏み出す原動力となる新しい

出会いの場を SEMICON Japan は参加者に提供します。 

参加イベント報告 

これは私初めて SEMICON へ行きました。いろいろな会社の展示会を見学しました。たく

さんの機械やロボットや産品などを見ました。私と荻原さんと細野さん一緒に５個会社の

講演会に行きました。残念です！日立は人気がありますから。私たちの時間がありません。

日立の講演会を聞きません。 

 

   



今私は研究生ですから、論文がありません。だから全部の会場を見学に行きました。新し

い機械や技術など見学しました。会場の従業員はたくさんの知識を教えて、多くの製品を

紹介しました。 

  
 

  



 

  

謝辞 

幸いにも年内にもう一度出張ですることができて楽しかったです。いろいろな会社のブー

スを見学し、そこで社員さんに話をかけたり説明会を聞いたりしまして、本当に勉強にな

りました。 

今回 SEMICON Japan2019 の参加についてご支援をいただきました小林先生、桑名先生

に感謝を申し上げます。 



 


